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成果摘要： 

采用集成电路芯片的IC卡已广泛应用于银行信用、工商管理、电话通信、身份识别、社会医疗保险、交通收费管理等行

业。然而迄今为止，作为IC卡核心的芯片仍主要由国外进口，因此国内市场对具有自主知识产权的IC卡芯片的开发需求

尤为迫切。清华大学微电子学研究所自1994年以来就致力于IC卡芯片技术的研究开发，1995年基于已有的EEPROM存

储器技术，成功地研制出中国第一张从芯片设计、生产到卡片制作的完全国产化的逻辑加密IC卡。1998年与大唐电信

公司合作，成功开发出中国用量最大的公用电话预付费IC卡芯片，现已在国内大批量生产与销售，2000年产量已达1亿

张，占中国电信销售量的60%。针对国际上开始流行新一代采用射频技术的非接触式IC卡，又开发出125kHz和

13.56MHz非接触式IC卡芯片。采用铁电存储器的非接触式IC卡在高速度、低耗能、长寿命等性能上都远远优于以往的

EEPROM，目前国际上著名的电子公司都在发展这种新一代铁电存储器技术。为促进中国微电子技术的跨越式发展，

清华大学微电子学研究所利用日本松下电子公司先进的铁电存储器生产技术，设计并开发出具有世界先进水平的大容量

铁电存储器非接触式IC卡芯片，相应的读写机具的配套开发也即将完成。 
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